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Flussmittelspez. Lotdraht

Flussmitteltyp
R F4 F5 F11 Testmethode
Merkmale
.. | ¥ | i Flussmittel (%) 3+1 JIS-Z-3283
> Aquergewohnllche Verbindungsfestigkeit
Durchmesser (mm)/(in) 0,3-3,0 (0,012-0,12In)
Wenig Rauch un ruch ROLO
> enig Rauch und Gerucl Haloidanteil (%) Unter 0,5 (J-STD-004) Unter 0,5 Unter 1,0 JIS-Z-3197
. f ] Kupferplatten-
N|edr|ges Spritzverhalten o oa oy BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN IPC-TM-650, 2.6.15
1 11 Kupferspiegeltest BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN IPC-TM- 650, 2.3.32
Keine Reinigung
Dielektrischer BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN .
> Létgeschwindigkeit Oberflichenwiderstand | qx1g1up 1x10"up 1x10°up 1x10"up e
: - i Elektrochemischer BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN BESTANDEN
igrati IPC-TM- 650, 2.6.14.1
P> Geringere Briickenbildung Migrationstest 1x10%up 1x10%up T P, C-TH- 650,
Legierung K ibel mit allen Bleifreilegi gen von Sh
Bemerkung HP-Zulassung Haloidfrei

N Kurze Benetzungszeit und Schutz vor Briuckenbildung

F11-Serie

FLUX F11 eignet sich fiir das Loten von
Nickelmaterialien und groBen Bauteilen.

# Benetzungs- u. Streuungsleistung
Wir zeichneten den Schmelzvorgang mit einer
Kamera auf und ermittelten so die Schmelzzeiten.

Etwa 0,3 g Lotdraht spiralig aufdrehen und
auf einer Kupferplatte aufbringen.

1

Kupferplatte mit dem Lotdraht auf eine
heiBe Platte legen und auf 400°C erhitzen.

Geringe Ablagerungen und
.wenig Rauch

F5-Serie

FLUX F5 eignet sich fiir Lotreparaturen. Es
entwickelt extrem wenig Rauch und Nebel.

B Ncbelablagerungstest

Testbedingungen: Lotkolben: 380°C

Keine
Nebelablagerungen

B Rauchtest

Testbedingungen: Lotkolben: 380°C

Vorher

Verbessert

Streuungsvergleichstest mit
Produkten anderer Hersteller
auf Vernickelungen.

Keine Briicken
Testbedingungen: Lotkolben: 380°C

PG
IC-Bauteil (14
Anschliisse, 3,9 mm
Gehéusebreite)

€ fom Lotdraht
scf::ni?:é’r Lotkolben

R Niedriges Spritzverhalten
F4-Serie

i3t Spritzeranzahl
Reduziert U
Létkolben
i ‘ 80% Lotdraht
Papier 03

50 mm

Anzahl

S

Nachher

Vorher

Testmethode:

(1) Lotkolben: 380°C

(2) Lotdrahtlange: ca. 30 cm

(3) Abstand zwischen Létkolben und Papier
auf ca. 50 mm einstellen.

(4) Lotdraht dritteln. Jedes Teil ist ca. 10 cm
lang. Abstand zwischen Létkolben und
Papier justieren. Der Draht muss die Spitze
des Lotkolbens beriihren.

( Die beste Wahl fiir Lotmittel Werk zertifiziert nach “ISO-9001 & 1SO-14000” )




